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（ニュースリリース）
2009 年7月9日
米国デュポン社、新しい加工用素材
デュポン™ベスペル®SCPシリーズを発表

米国デュポン社（本社：デラウエア州ウィルミントン、最高経営責任者：エレン・J・クルマン）のエンジニアリングポリマー事業部ベスペル®製品は、新しい加工用素材デュポン™　　　　ベスペル®シリーズを発表しました。このベスペル®SCPシリーズの特長は、デュポン独自の技術により従来品に比べ、高温下での耐久性、優れた寸法安定性、耐薬品性、さらに向上した耐摩耗性により、樹脂部品寿命の向上、軽量化によるトータルでのコスト低減に寄与します。 
ベスペル®SCP シリーズ加工用素材には、３つのグレードがあります。ベスペル®SCP -5000は、 無充填グレードで、高強度、優れた寸法安定性、高い絶縁性、耐プラズマ性を示します。フィラー充填グレードであるベスペル®SCP -5050およびベスペル®SCP -50094は、耐熱性に加えて低摩擦、耐摩耗性 が強化されたものです。この三つのグレードにより、様々なニーズに対応することが可能です。
近年、各先端工業分野では樹脂部品に求められる耐久条件はより厳しく複合的なものとなってきていますが、ベスペル®SCP シリーズ加工用素材より製作された樹脂部品は、広範囲の用途において耐久レベルの向上に貢献します。特に航空宇宙エンジン部品、半導体製造工程、工業用搬送部材等で従来品では解決のできなかった要求の厳しい用途おける信頼性向上、長寿命化によるダウンタイム低減、歩留まり改善に寄与するものと考えます。 
40年以上の間、ベスペル®製品のビジネスは「サイエンスをよりひとつひとつの製品に」をモットーに、高性能、要求の厳しいアプリケーションへの採算性のあるソリューションを提供いたします。

デュポンは科学的な発見や発明を基盤に製品やサービスを提供する企業です。創立は1802年、本社は米国デラウエア州ウィルミントンに置かれています。世界70カ国余りに拠点があり、農業・食品関連、建築・建設、通信および輸送の分野で革新的な製品やサービスをお届けしています。世界中の人々の生活をより安全で豊かにするために、科学の力を生かした持続可能なソリューションを創出しています。
※デュポン™ベスペル®は、米国デュポン社の登録商標です。
#   #   #
この件に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
デュポン株式会社
エンジニアリングポリマー事業部　　ベスペル®製品　黒澤
電話（03）5521-2773













